MEMORIAL DESCRITIVO - DISCO DFL7161

1. INFORMAGOES DO EQUIPAMENTO

Fungao: Realizar corte a laser de Wafers de 300mm de didmetro através do processo
de ablacao a laser para individualizagao de chips de memodria.

Modelo: DFL7161
Fabricante: DISCO Corporation

2. FOTO DO EQUIPAMENTO

DFL7161



3. DESCRIGAO DO EQUIPAMENTO

A DFL7161 é uma serra a laser totalmente automatica para wafers de @300 mm. Ela realiza
uma série de processos, desde o revestimento COM HogoMax (Uma pelicula protetora
soluvel em agua que impede que particulas de processamento a laser contaminem a
superficie do wafer), corte e até a limpeza automatica. As sec¢des de revestimento e limpeza
HogoMax estéo localizadas separadamente para reduzir significativamente o tempo de
espera.

Além disso, mantém alta qualidade de processamento por ser equipada com uma fungao
de exibigao do status do oscilador a laser e uma fungéo de gerenciamento de energia do
laser que se auto calibra, mantendo assim uma enorme precisao.

Este é um tipo de método de processamento a laser que ablaciona objetos individuais,
concentrando a energia do laser em uma area minuscula por um curto periodo de tempo.

*Imagem meramente ilustrativa

Em conformidade com a IEC 60825-1: Seguranc¢a de Produtos a Laser Parte 1 e a CDRH:
21CFR1040 Normas de desempenho para produtos a laser, a maquina atende a todas as
condigbes exigidas para produtos a laser e foi projetada com foco na seguranga do usuario.

Para evitar qualquer perigo para os operadores, intertravamentos de hardware sao
instalados em locais inerentemente perigosos, impossibilitando a abertura do equipamento
durante processamento.

Seguem abaixo as segdes e sistemas embarcados no equipamento:

e Secao Carregamento de Cassete

e Sistema Alinhamento Automatico

o Secao de Aplicacao de Pelicula Protetora
e Secao de Processamento a Laser

e Secdo de Lavagem



4. ESPECIFICACOES

Especificagdo Unidade Dado
Método de processamento - Ablacado
Tamanho de peca suportado mm 300
Eixo X Faixa de processamento mm 310
(Mesa) Velocidade de movimento mm/s 1~1000
Faixa de processamento mm 310
EixoY Index mm 0,0001
(Mesa) Precisédo de posicionamento mm 0,003/ 310
(Erro unico) 0,002/5
Eixo 7 Resolugdo do movimento mm 0,000015
Precis&o da repitibilidade mm 0,002
&2);':) Angulo de rotagdo maximo Graus (°) 330
Dimensbes do equipamento (LxPxA) mm 1690 x 3452 x 1800
Peso do equipamento kg Apox. 6700




